
证券代码：688375 证券简称：国博电子

南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动

类别

特定对象调研 分析师会议

媒体采访 业绩说明会

新闻发布会 路演活动

现场参观

其他

参与单位名称及

人员姓名

招商证券、国新投资、华夏基金、海通证券、中邮基金、嘉实

基金、太平养老保险、天风证券、上海彤源、东方证券、西部

证券、上海丹羿投资、银河基金、上海劲邦、西部利得基金、

兴业基金、中信建投证券、中信证券、中加基金、中国人保、

中金公司、中意资产、中欧基金、中英人保、中融基金、中邮

人保、九泰基金、亚太财险、兴合基金、诚旸投资、华商基金

华夏久盈、华夏未来资本、南华基金、博时基金、国新国证基

金、国新证券、国联安基金、国金基金、天弘基金、宏利基金、

尚正基金、康曼德资本、建信养老、建信基金、新华基金、方

正富邦基金、民生加银基金、汇安基金、泓德基金、泰康资产、

润晖投资、益民基金、英大保险、诺安基金、金鹰基金、银河

证券、长城财富、长盛基金、鹏华基金、鹏扬基金

时间 2024 年 2 月 21 日-2 月 22 日

地点 北京、上海

上市公司接待人

员姓名

董事会秘书 刘洋

证券事务代表 魏兴尧



投资者关系活动

主要内容介绍

1、国博电子在 T/R 组件领域的竞争优势有哪些？

国博电子具备W波段及以下频段的 T/R 组件产品设计平

台、高密度高精度三维集成工艺平台以及全自动通用测试平台

等平台化能力，T/R 组件产品设计平台积累了高频低损耗传输

互连设计、三维立体叠层组件设计、有源无源器件协同设计、

高效率、高线性电路设计、大功率高效散热设计等关键核心技

术。高密度高精度三维集成工艺平台积累了多温度梯度钎焊工

艺、多层堆叠互连工艺、大功率模块封测等关键核心技术。全

自动通用测试平台积累了可靠性试验分析测试等关键核心技

术。

2、国博电子在三代半导体领域有何优势？

国博电子多年来深耕化合物半导体领域，建立了以化合物

半导体为核心的技术体系和系列化产品布局，产品覆盖芯片、

模块、组件。近年来，公司积极布局以 GaN 为代表的第三代

化合物半导体领域，基于 GaN 射频芯片的各类有源相控阵 T/R

组件产品在防务领域取得广泛应用。民用领域，GaN 射频模块

主要应用于 4G、5G移动通信基站中，产品关键技术指标处于

国内领先、国际先进水平。

3、公司有何激励措施以减少设计人员的流动？

人才是企业蓬勃发展的动力，国博电子视员工为财富，始

终坚持“以人为本”的管理理念。公司历来重视核心技术人员，

重视人才的培养，通过为员工提供良好的科研、工作环境、发

展空间、员工持股等多种方式确保核心人员稳定，保证核心竞

争力的持续，实现员工与公司的协同发展。

公司在上市前实施了员工持股计划，员工持股安排有利于

充分调动公司员工的积极性与创造性，保障公司人才队伍的稳

定与壮大，促进公司实现持续、稳定、健康的良性发展。

4、公司研发项目转批产项目的节奏如何？

军工产品对状态管理及可靠性的要求较高，有源相控阵



T/R 组件需要经过长期的研发，历经初样阶段、试样阶段、定

型鉴定后才能达到批产阶段。公司有源相控阵 T/R 组件业务拥

有雄厚的技术储备和产品储备，并持续保持研发投入和产品创

新。未来，随着进入批产阶段的 T/R 组件产品型号不断增加，

核心产品销量也将持续增长。

5、公司 2024 年的业绩情况如何预测？

2024 年，公司将加大产品开发力度，依托化合物半导体

方面的技术积累，为未来新型有源相控阵 T/R 组件与射频市场

的竞争打下坚实的基础。公司拟通过募集资金投资项目的实

施，实现产品种类进一步完善、现有产能进一步提升，持续聚

焦主营业务发展和核心技术创新，保持良好发展态势。

6、公司今年在手机终端上的产品订单如何展望？

国博电子在射频芯片领域掌握具有自主知识产权的核心

技术，形成了系列化的射频芯片产品，产品技术属于国内领先、

国际先进水平。

针对终端应用的射频放大类芯片，公司开发完成WiFi、

手机 PA等产品，性能达到国内先进水平。同时，正在和客户

共同进行新产品研发，未来将形成稳定的盈利预期。在射频控

制类芯片领域，应用于终端的开关、天线调谐器产品量产，多

个射频开关被客户引入并批量交付，DiFEM 相关芯片开始量产

交付，产品性能达到国内先进水平。

7、公司近期是否有资产注入的计划？

公司未来如有资本运作相关计划，将严格按照相关规定及

时履行信息披露义务。

8、2023 年公司军品和民品的收入如何拆分，军品营收中

不同应用领域的占比如何拆分？

防务领域，国博电子作为国防重点工程的重要配套单位，

持续为陆、海、空、天等各型装备配套大量关键产品，2023

年顺利完成各类重点型号 T/R 组件的生产交付，产品销售收入



实现稳定增长。

民品领域，由于 5G基站市场整体增速放缓，公司 GaN 射

频模块业务受到一定影响。但在终端领域，开关、天线调谐器

产品量产，多个射频开关被客户引入并批量交付，DiFEM 相关

芯片开始量产交付，产品性能达到国内先进水平。具体情况请

关注公司后续披露的定期报告。

9、公司应用于手机终端的产品在哪里流片？

公司应用在终端领域的芯片，设计部分由公司自主完成，

制造、封装测试部分一般采取外协模式。

10、手机终端产品的客户有哪些？

根据与客户的保密协议，客户信息属于公司商业敏感信

息，对外披露可能引致不当竞争及损害公司利益，公司暂无法

披露客户的具体名称。

11、公司在 L-PAMID 领域进展如何？

国博电子在移动通信终端领域，开发完成WiFi、手机 PA

等产品，开关、天线调谐器、DiFEM等射频芯片产品量产，并

逐步开展新型模组相关产品的研发。

12、2023 年卫星产品的收入有多少？

国博电子是参与国防重点工程的重要单位，在星载产品领

域，公司一直保持着研发、生产投入，并已根据市场需求开发

相关产品并批量供应客户。

13、能否介绍下卫星领域的竞争格局？

公司应用于星载领域的产品以有源相控阵 T/R 组件为主，

还包括部分模块、芯片，在产业链中处于中上游的位置。国博

电子在国内 T/R 组件市场上处于领先地位，产品品类、型号齐

全，并具备一定的规模效应和成本优势。

2023 年，我国卫星互联网发展迈入高速期，各项星座建

设加速启动，公司也谋定而动、乘势而上，高度重视并持续开

展卫星领域产品研发和市场开拓。



14、公司应用在卫星领域的产品价值量大概有多少？

公司应用在卫星领域的产品主要应用在卫星载荷部分，其

价值量根据不同卫星载荷的价值量而定，在卫星载荷部件中价

值占比最高。

15、在芯片领域，公司和 55 所是否存在同业竞争？

根据公司招股说明书披露，中国电科五十五所主要从事固

态器件和微系统、光电显示与探测器件研发、生产和销售。其

固态器件中的微波毫米波芯片和公司射频芯片存在一定的相

似度。但中国电科五十五所主要从事微波毫米波芯片的设计和

制造，产品主要用于特种行业市场，而国博电子主要从事射频

芯片的设计，产品主要用于民用通信领域。二者在具体产品性

能、形态、产业链环节、应用领域、主要客户等方面均存在较

大差异，且双方的核心技术均来源于自身技术研发和积累、技

术来源独立。因此不构成同业竞争。

16、在防务领域，公司新签订单情况如何？

在防务领域，公司凭借在微波毫米波设计领域的技术优势

和制造工艺的长期积累，目前在手订单仍比较充足，在弹载、

机载、陆基、舰载、星载领域都取得相关进展，具体情况请关

注公司后续披露的定期报告。

17、军品新签合同的降幅有多少？

公司长期以来一直合理定价，积极应对下游客户要求降价

带来的压力，目前主流产品价格均处于较为稳定的状态，影响

经营业绩的风险较小。高质量、低成本、可持续一直是行业发

展的大势所趋。公司在日常经营管理中注重成本管控，通过精

益制造管理提升、工艺优化、自动化生产技术应用等措施来提

高生产效率、降低成本，确保盈利能力和利润率保持稳定增长。

18、公司目前现金流情况如何？

根据公司已披露数据，经营活动产生的现金流情况良好，

回款情况正常。具体情况请关注公司后续披露的定期报告。



19、公司应用于手机终端的新产品价值量有多少？

目前，公司应用在手机终端的射频控制类芯片产品处于量

产阶段，今年将继续争取扩大份额，提高单机价值量。射频放

大类芯片还处于研发阶段。

20、公司卫星产品的毛利率水平如何？

公司主营业务毛利率保持在一个稳定的区间内，总体呈稳

中有升态势。

21、公司在手订单情况如何？

公司目前在手订单仍比较充足，在弹载、机载、陆基、舰

载、星载领域都取得相关进展，具体情况请关注公司后续披露

的定期报告。

22、2023 年基站侧的收入情况如何？

2023 年，5G基站市场整体增速放缓，但公司研判这种情

况不会一直持续下去。在射频模块领域，国博电子开发的 GaN

射频模块完整产品系列覆盖 DC-10GHz，主要应用于 4G、5G

基站设备中，并积极布局 6G移动通信应用。GaN 射频模块为

移动通信基站中的核心产品，具有较高的技术壁垒，国博电子

是全球范围内具备 GaN 射频模块批量供货能力的极少数企业

之一。推出的新一代金属陶瓷封装 GaN 射频模块及塑封 PAM

等产品在线性度、效率、可靠性等主要产品性能与国际主流产

品水平相当，产品覆盖面、种类、技术达到国际先进厂商水平。

23、公司弹载产品的单价有多少？

T/R 组件是定制化产品，定价取决于多种因素，如功率大

小、工艺难度、通道数量等，根据客户需求不同，产品价格不

尽相同。

24、公司对后续军品订单的恢复节点如何展望？

在防务领域，公司凭借微波毫米波芯片在通信传输领域的

不可或缺性，目前在手订单仍比较充足。同时，公司紧跟国家

新一代武器装备的重大型号和重点预研动向，瞄准陆、海、空、



天、火的新一代主战装备和信息作战能力提升的契机，围绕用

户需求进行产品策划，积极开拓新的市场。

25、2023 年，公司在 T/R 组件领域的市场份额是否发生

变化？

在防务领域，除整机用户内部配套外，国博电子产品市场

占有率国内领先，是国内面向各军工集团销量最大的有源相控

阵 T/R 组件研发生产平台。

附件清单（如有） 无

是否涉及应当披

露重大信息
否

日期 2024 年 2 月 23 日


